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jHEYE/ ★ R59 K0344B/43 *DL -137-305 

Connection for two circuit boards at right angles - uses fingers 
formed from edge of one board and fitting into slots in other board 
HEYERO 20.06.78-DL-206132 
(2 2J)8.79) H05k-01/14 
The connection consists of rectangular slots along one 
edge of one circuit board and rectangular fingers project- 
ing from the edge of the other board and fitting into the 
slots. The fingers are cut out of the board itself. Con- 
ducting paths extend to the ends of the fingers and are 

soldered directly to corres- 
ponding conducting paths 
leading away from the slots 
on the other board. 

Alternatively, the slots 
may be located anywhere on 
the board to form a T-junc- 
tion rather than an L,- junc- 
tion. The slots may be re- 
placed by recesses leading 
in from the edge of the 
board. 
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-DEUTSCHE DEMOKRATfSCHE REPUaLIK.„_ 
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(54) Verbindung von senkrecht 



zueinander stehenden Leiterplatten 



Verbindunf vof seLrSc^f "I? 16 Und elektrische 

wie sie in der SektroLchni i ^'u Stehenden Leiterplatten, 
elektronischen Geratenfw^ Rejef Re?i' Zu ^»--^ellun g von 
kompakten LeiferplatteAaufh«,,JIn S' Rel ^ ls und dergleichen, nit 
ausreichend stabile mechan^?^! v V^f n ^ finden. Es wird eine 
zusatzliche VerbinlunasetemlniS und . elekt ^ische Verbindung ohne 
bei der Herstellung Ser virhlnL^ 16 h ° he Arbeitspriduktivitat 

zugrunde, eine zuvlrllwiae vS^h ng r1 errei 1 ch Es lag die Aufgabe. 
VerbindungselementI s^hSff n^ Un9 ° lme zus *tzliche 
eine Leiterplaute DurcbS^f ^ dadu ^<* gelost, daB 

die durch AGsklinkungen erhaltenen" ^ kll ? k ^en besitzt, in welche 
emgreifen und die sich an S£« n gS der zwe iten Leiterplatte 

Leiterziige der Leite^olafLf 2 Be f u hrungskanten treffenden 
miteinander verbundeJ sind - pf° i L ° tung vorzugsweise Schwallotung 
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Anwendunffsge'biet der Erfindunp; 

Die Erfindung betrifft die mechanische und elektrische Verbin- 
dung von senkrecht zueinander stehenden Leiterplatten, wie sie 
in der Elektrotechnik, Elektronik zur Herstellung von elektro- 
nischen Geraten, wie Regler, Relais u#-dgl#, mit kompakten Leit 
plattenauf bauten Verwendung finden, 

Charakteristik der bekannten tcchnischen Lo sung en 

Es sind mechanische und elektrische Verbindungen von 3enkrecht 
zueinander stehenden Leiterplatten bekannt, bei den en die Ver- 
bindung mit Hilfe von Drahtwinkeln, Lbtleisten, Stecklaschen, 
Steckverbinder u« dgl* herbeigef iihrt wird* Besteht die Verbin- 
dung axis Drahtwinkeln oder einem Verband von Drahtwinkeln 
(Lb tleiste), werden die Drahtwinkel zunacht in eine Leiter- 
platte gefligt und verlbtet und anschlieflend die freien Enden 
der Drahtwinkel in die Bohrungen der anderen senkrecht dazu 
stehenden Leit erpl at te eingef Uhrt" und ebenfalls verlotet. Bei 
einer Verbindung der Leiterplatten mit Stecklaschen werden 
diese Stecklaschen einzeln in die Leiterplatte eingcsteckt 
und. ver-lotet und danach die freien Enden der Stecklaschen in 
die Durchbruche der zweiten Leiterplatte gesteckt. 1st eine 
Ibsbare Verbindung ervrtinscht, werden die Stecklaschen zur'Kon- 
taktgabe f edemd ausgef iihrt, bei einer unlosbaren Verbindung 
werden die Verbindung en verlbtet. 

Der Nachteil dieser Verbindungen besteht darin, daft zusatzliche 
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Elemente zur Verbindung der Leiterplatten benbtigt und einzeln 
mit den Leiterplatten ver bund en v/erden miissen, 

Ziel der Erfindung 

Durch die Erfindung wird eine ausreichend stabile mechanische 
und elektrische Verbindung von senkrecht zueinander stehenden 
Leiterplatten ohne zusatzliche Verbindungs elemente erreicht. 
Die Heretellung der Verbindung zeichnet sich durch eine hohe 
Arbeitsproduktivitat aus, da sie als Schallb'tung gleichzeitig 
mit'dera EinlSten der Baueleraente ausgefiihrt wird. 

Darlegung dea Wesens der Erfindung 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine meehaniscb aus- 
reichend feste und elektrisch zuverlassige Verbindung von senk- 
recht zueinander stehenden Leiterplatten zu schaffen, die ohne 
zusatzliche Verbindungs- und Befestigungs elemente auskomrat, 

Erfindungsgemafi wird diese Aufgabe dadurch gelbst, dafi eine 
Leiterplatte Durchbriiche oder Ausklinkungen besitzt, in welche 
die durch Ausklinkungen erhaltenen Stege der zweiten Leiter- 
platte eingreifen und die sich an den Beruhrungskanten treffen- 
den Leiterziige der Leiterplatten durch Lbtung vorzugswei.se 
Schwallbtung miteinander verbunden sind. 

Die erfindungsgemb'Be Losung soil nachstehend an mehreren Aus- 
ftihrungsbei spiel en erlautert werden. 

In der Zeichnung sind Verbindungen unbestuckter Leiterplatten 
dargestellt. Es zeigen: 

Pig, 1: Verbindung einseitig kaschierter Leiterplatten mitt els 

Stegen und Durchbrlichen, 

Pig. 2: Verbindung einseitig kaschierter Leiterplatten mitt els 

St6gen und Ausklinkungen, 
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Pig. 3: ein Schnitt geraafl Pig, 1 oder 2, 

Pig. 4: ein Schnitt getnafi Pig. 1 mit einer ein- und einer 

zweiseitig kaschierten Lei terplatte . 

GemaB Pig. 1 und 3 besteht die Verbindung einseitig kaschierter 
Leiterplatten darin, daB eine Leiterplatte 1 durch Ausklinkun- 
gen 2 erhaltene Stege 3 aufweist, die in die DurchbrUche 4 der 
zweiten Leiterplatte 5 gesteckt werden. Danach vverden die lei- 
terzuge 6 durch Lotting 7, z. B. durch Schwallotung, miteinander 
verbunden. Gemafi Pig. 2 sind anstelle der DurchbrUche 4 Aus- 
klinkungen 8 vorgesehen, so daB die Verbindung im Schnitt dar- 
gestellt ebenfalls der Pig. 3 entspricht. Uach der erfindungs- 
gemafien Losung ist es auch moglich, eine einseitig kaschierte 
Leiterplatte 9 mit einer zweiseitig kaschierten Leiterplatte 10 
zu verbinden (Pig. 4). Hierbei wird die einseitig kaschierte 
Platte 9 mit DurchbrUchen 4 und die zweiseitig kaschierte 
Leiterplatte 10 mit Avisklinkungen 2 und Stegen 3 verschen, 
ineinandergesteckt und die aufeinander stoBenden LeiterzUge 6 
verlotet. Diese aufgezeigten Verbindungen konnen sowohl vor 
dem Bestucken der Leiterplatten hergestellt werden, es konnen 
aber auch gleichzeitig mit der Herstellung der Verbindung auf 
den Leiterplatten 5 bzw. 9 befindliche, nicht dargestellte 
Bauelemente durch Schwallotung eingelotet werden. 
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Mechanische und elpW-H a ^„ tr , 

una eieictrxsche Verbindung von S en^ P ^f 
emander stehend^n o-?,-, ^ senicrecht zu- 

k«ngen (2) erhaltenen Stele n I * 

*eade„. teiteratige ,J " d ^ a „ ten tref . 

Lb-tuns; vor-ii^w.^ « ■, . erpxatten (1; 5) dureh . 

un & vor^ugsweise Schwallotung miteinanr^*/ 
eind. . ■ lfe an; emander verbunden 
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